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Actualidad

Los salones EasyFairs Packaging Innovations y Easyfairs Labelling
Innovations se celebraran conjuntamente en 2010

La tercera edicion de
EasyFairs Packaging
Innovations Barcelona
2010, Salén Internacional
de Tendencias en
Packaging de Alto Valor
Afnadido, tendra lugar en el < =
CCIB-Recinto del Forum de

Barcelona los dias 14 y 15 TIME & COST-EFFECTIVE TRADE SHOWS
de abril de 9 a 19:30
horas. En esta ocasion, se
celebrara paralelamente
con easyFairs Labelling Innovations Barcelona 2010, Salén Internacional del
Etiquetado, Codificacion, Trazabilidad e Impresion del sur de Europa.

easyFairs®, compafiia organizadora de los dos salones, ha comunicado que serdn mas de 150
los expositores, al menos un 20% de ellos internacionales, los que mostraran los Gltimos
avances en disefio grafico e industrial, branding y gestion de marca, transformacion de
materiales, ecopackaging, PLV, embalaje publicitario y promocional, servicios de impresion y
packaging inteligente, en el caso de easyFairs Packaging Innovations. En cuanto a easy
FairsLabelling Innovations presentara las novedades en etiquetado, tecnologia de pre-
impresidn y produccion, codificacion, trazabilidad, procesos y maquinaria de impresién, nuevos
materiales, RFID, soluciones de seguridad y adhesivos y tintas.

Por otro lado, la préxima edicién de los salones presentardn numerosas novedades, no solo
por parte de los expositores, sino también por la inclusién de nuevas areas con identidad
propia. La primera es la denominada Zona Design in Italy, en la que se mostrara las,
novedades en exclusiva de disefiadores de packaging de toda Italia. La segunda, el Area World
Design, serad un espacio de inspiracién donde descubrir ideas de todos los rincones del mundo.

LOGITRANS

Ademds, durante el salon se presentara el Informe de Tendencias del Packaging de Disefio, SALON DE LA
realizado por easyFairs®, en el que se desarrollara las tendencias del consumo de packaging LOGISTICA

de disefio. Y EL TRANSPORTE
Tanto EasyFairs Packaging Innovations como Easyfairs Labelling Innovations son salones DE MADRID
organizados por la multinacional belga easyFairs® , que cuenta con una cartera de 24 Salones .
de packaging en toda Europa. EasyFairs® ha reinventado el concepto de las ferias de negocios 21-23 | Abril
convirtiéndolas en plataformas comerciales donde hacer negocios, en las que se optimizan la 2010

inversion econdmica de los expositores y de tiempo de los visitantes.
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